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发言人1   00:00
大装备科技CPU投资机会和光纤产业变化。目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报声明。声明，播报完毕后，主持人可直接发言。特别声明，本会议为光大证券专业机构投资者设计，任何情形下，会议内容不构成对任何人的投资建议，参会者应当充分了解各类投资风险，根据自身情况自主做出投资决策，并自行承担投资风险。

发言人1   00:30
嘉宾发言内容仅代表嘉宾的个人观点和立场，研究人员发言内容来自于以外发报告或对研报的跟踪解读，观点仅代表报告发布当日的判断。本会议内容的知识产权仅归光大证券所有。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行转发、翻版、复制、发布或引用会议全部或部分内容，亦不得擅自录音、制作会议纪要，对外传播。

发言人1   01:07
好的，大家好，我是光大证券的装备科技水平分析以后伟。今天是我和我们团队空一块来做一个主持。因为我们看到在6月2号的时候，其实英伟达去宣布了一个新一代交换机，基于硅光和CPU架构的这个产品是全面的开始量产量产，然后也是市场上是非常关注的。所以我们也在第一时间邀请到我们非常资深的光通信的专家来今天召开了这样的一个电话会议。好的，然后我这边就为了增加这个交流的这样的一个效率的，我们今天采用的是一个问答形式的这种方式首先我就抛砖引玉，然后先来咨询一下专家。专家您能听到吗？

发言人1   01:52
我可以听到您说，好的，对，首先我这边有一个比较初级的问题，就是说CPO的CPU的这样一个产品，它的这个应用的场景是什么？它有什么样的用处？然后为什么现在市场非常关注CPU，说是未来的就是从光模块，最后再到CPU等等是一个发展趋势。为什么是这样的一个发展趋势？然后现在这个产业到了什么样的阶段，对，这是第一个问题。因为CPU应该是这样子看，未来它主要有两个地方可以用。一个是在我们说的out里面，就是out里面它会取代一些电子交换机。然后像我们现在的传统的一些架构里面，比如说像三层的，比如说像我们现在生产的close架构，有talk，live，SPA这种。

发言人1   02:49
现在可能大家看到了很多，有些地方他在那个时代城他用的是那个OCS的对吧？然后像在这个未来，像CPU，它他在这个套和list应该也是可以用的。从目前现在来看，这是一个。第二个还有一个有可能是什么呢？就是说它有可能会用在这个up里面，up里面是什么呢？比如说我柜子和柜子之间互联，我直接通过CPU直接去连，这也是一种方式。所以说这个就是大家最近像这个是因为在市场上一直炒的比较热的一个东西。所以说这个也是目前现在看到的CPU像这次在台湾的GTC大会，像因为说spectre GX以及全面量产或什么的。

发言人1   03:37
其实更多的是这样子的，就是在业内看到的一些情况，其实目前现在是在那个广场这边，其实它其实是有两款，一个叫quantum，还有一个叫quantum q3450，还有一个叫specter 6810，还有一个6800，总共这三款交换机。但目前在业内看到的，今年在那个框框里面出货仓差不多会有个就是我们说的挖马台。那specter真正的出货，应该是在明年才会有非常大量的出货。今年可能更多的是做一些demo，做一些样品会比较合理一些，这是目前现在业内是再来看到的一个情况。

发言人1   04:21
好的，收到。第二个问题就是说AI的这个算力的高速发展，带动了光互联的这种升级。现在说是行业形成的这个高速的光模块OCS还有CPU的多个技术并行的这样一个格局。业内咱们是怎么看待这几种技术路线的一个定位和分工的？其实是这样子，你你你您这样看，像CPU、OCS, 其实如果像现在大家更多看的那未来因为从目前现在来看，从现在到我们看到未来两年都不用太担心，为什么呢？

发言人1   05:12
可插拔这一块，因为在硅光现在用在这个阿尔光模块里面，它相对来说它还是会比较少的。所以说在一些我们我们理解的就相当于是怎么说呢？就是可插拔挂播快这个东西，其实你可能更多的还是看在out里面还是一个主战场。未来其实up里面的需求会是out的5到10倍。这个我相信可能大家都有看到过一些文章或者一些报道。这个是实实在在，也是因为up其实就是大家看到的叫光进同退。现在同在一些场合它还是可以用的，还是没有完全被我们说的铜还是没有完全被取代掉。所以说其实光光入柜类，就是我们说的光进同退，其实还没怎么入柜类，其实你们可以这样子。那么像这个从目前现在来看到的，像我们说的叫光模块这种东西。

发言人1   06:14
我用的2.5菱还会跟您说，没问题，刚才有有中间有一段声音，声音不太清楚，没问题，您继续。现在清楚，就是像OCS，OCS目前现在几个场景，我就把OCSCTO和啥把这几个会给你们先讲一下，讲完之后你们到时候有小问题可以去去问。就是说像我们知道的可插拔光模块，我们大部分就是现在不管在现在大部分是out里面用的会比较多一些些。那么在up里面，未来在我们看来就是业内看来，比如说在3.2T或者6.4T或者更多的可能会走一些NPO或者CPU的形式。

发言人1   06:54
那么像这个OCS这东西，其实是这样子的。OCS它它相对来说是需就是我们说的数据流，相对来说是需要比较稳定的场合。目前OCS是用在哪里呢？就是我们说的叫在我们说的spent，就是一个spent。还有一个就是我们说的用在这个像谷歌，它是用在我们说的up里面的那个3d tas架构。

发言人1   07:17
它如果像OCS，因为OCS属于纯光交换机，那他要用这个东西的时候，你就可以这样子理解。就是他的橙光交换机会带来一个什么问题呢？就是他没有光电转换的能力，所以他中间都得结构模块，而且是利用FR的光模块不可复用的。在up里面如果是OCS的话，它会带来光模块的增长，叫1比1比1.5。

发言人1   07:41
其实这个东西所以说这个其实你你你就可以这样子理解，就是一个OCS用在TPU，OCS用在那个里面会增加光模块的数量。那么如果OCS用在这个时out里面失败了一层，它又会减少一层光模块的使用。所以整个来看，他就是用OCS的场景，就是在比如说一个大的一个比如说我们说的这个超级的创业集群里面，它用OCS它其实最终下来还是会增加模块的用量的，他不是会减少对吧？

发言人1   08:13
这个是目前是实实在在大家也可以看得到的那像CPU是这样子的，CPO其实如果是未来，比如说它大批量铺开，但是比如说在up里面，up里面它就是直接用光纤光直接和CPU去连就可以了，因为它的光源已经嵌在里面了。其实像CPU里面有ELS，然后光引擎这些东西其实就是光模块的一种封装形式。它只是把它变成了另外一种封装，放在了那个CPU的交换机里面。这样子的话他就会把有些在up里面，比如说本来我是就是我说的我的需求量是5到10倍的光模块。我通过CPU之后，我可能就是这个需求流量就都放在CTO里面了，就没有放在光模块里面了。但是在up里面，其实是未来比如说这个就是要看它CTO的它的一个规传输的距离。如果它能cover住FR光模块的那些传输距离，那么它在alt里面会取代掉部分光模块。如果不行，那它还得用光模块去接，所以说这个东西是要看技术迭代的。

发言人1   09:13
在在未来几年里面来看是这样子，就是从目前业内来看，就是可能把未来寿命还是很长的，大家不用去太过于担心这个可插拔的问题。反倒是up里面，这是对于不管对光模块来说，还是对其他家玩家来说，up里面其实是光进同退。其实以前是头，所以现在来说是光其实是一个增量。而且这个在业内现在看到的确的的确确非常大量。

发言人1   09:37
所以像在市场上大家可能最近看到什么NPO、CPU，最近都一下子突然爆火。就是因为为什么呢？比如说明年到3.2T或者后年到3.2T的时候，那这个需求量它红已经到达了它的上限。他没办法，他只能用光。这个就导致了市场上因为你如果用3.2T的光模块，3.2T的光模块有可插拔，那会因为硅硅的上限是占200G对吧？

发言人1   10:01
那如果我用可插拔的那我要比如你做16个通道，那肯定就不合适做做可插拔板块，所以他得做八个通道，八个通道那他就会做一些什么呢？我们说的叫抑制集成。那么抑制集成用薄膜磷酸锂，或者是还有一种情况，就是我们说的用那个磷化一，就是我们说的EML400G单声道。那这个东西都是需要一个过程，用薄膜磷酸锂的成本又太贵，所以这个就促使了市场上要往什么NPO、CPO更多的去推这个东西。因为这个东西未来是一种一个是功耗上会降低。第二个又是一个成本。

发言人1   10:37
对于CSB厂商来说，TCU的成本是非常关键的一个东西。所以其实大家更多的应该是从这些方面去看，这个是我们业内的这样的一个理解。好的，明白，非常的清楚。接下来就我的这个第三个小问题，因为大家通常是把今年就26年，当然也有说是明年，作为这个CPU量产落地的元年，或者是第一年或者关键年对。然后同时这个OCS其实在数据中心的这个集群调度中，也在渗透率其实也在快速的提升。

发言人1   11:14
从这个产业，就是这个产品落地的节奏上来看，什么是这个核心的制约因素，就是它上规模的制约因素。比如说是技术工艺，是供应链，还是说客户这一块的一些包括生态等等。哪些因素？

发言人1   11:33
首先我先来说一下这个，我们从从几个方面。首先第一个客户群，因为像CPU这些东西，其实目前我们看到的只有像NV推的会比较凶。其他家是比如说像博通AMD英特尔这些都在做。但是可能相对来说好像其实像这种MV，它是其实在立项开发供应链，这是一个。第二个就是说终端客户，终端客户其实像CPU如果是用在out里面，其实并不会给他的整个的TCO成本带来有多少的我们说的降低。可能1111台TCU1台一台CPU很贵。我之前看过一些数据，差不多是如果一台CPU直接放在里面的话，它差不多整个的TCU成本差不多会降个3%。

发言人1   12:21
其实对于CSP厂商来说，其实他们倒置不是一个很吸引的地方，反倒是放在up里面。所以说这个东西其实目前这就是目前现在遇到的一个问题是什么呢？终端客户他并没有看到，我的系统里面用CPU会给我带来怎么样的一个TCO成本的降低。这个就决定了什么呢？就是说因为他必须要自己先去做，把这些东西做出来，把这些数据跑出来给大家去看。给大家看完之后，比如说真的你用了你的系统，用了CPU对吧？用了多少？后面在up里面会怎么样？去连完之后他会发现我的TCO成本降了他分之30或者更多。那大家就会想到，这个他就会去用了。

发言人1   13:03
如果没有这些，那我觉得目前现在这是第一个客户端端。客户端对，这个其实是一个我们说的观望的态度，就是其他CSB厂商对吧？这是目前第一个这种情况就跟谷歌当年在1几年他就搞了OCS。为什么这两年去年2425年才开始慢慢火起来？就是因为谷歌在市场上发了一些文章，然后给了一些报告，大家有实测的一些东西之后发现这个TCO的成本真的会让我降了30%到40%。

发言人1   13:31
所以现在所有CS平台上都在跟进。因为真正的给他人带来实实在在的，就是我们说的实实在在成本降低，大家才会去看。你如果没有实实在成本降低，大家不会去有这个心动的，就不会去做这个事情，这是这是一个。第二个事情是这样子，就是说这个供应链上就是说目前现在像做整个的，就像我们说的CPU里面，它用了400毫瓦的激光器，还有一些保平光纤这些东西。其实在之前市场上重点有这些东西。

发言人1   14:01
因为投了好像投了light，投了康宁对吧？投了马维尔，投了很多。那他的目的就是干嘛？就是要立项开发供应链。当然这条供应链更成熟，推动的让供应链成熟之后，这个成本才能下降。如果推供应链不成熟，你的成本下不来，你就没办法去做对吧？这是这是在物业上。

发言人1   14:20
还有一个就是工艺上，工艺上像台积电搞了一个cope工艺，cope工装工艺，他现在的良率还是比较低的。从目前现在来看，我们整个来看，所以说这个也是一个问题。这个就需要什么呢？就是像台积电或者市场客家，比如说像台湾，这一次他就很多人要去把这个工艺给它攻破掉。比如说我的客服封装工艺，比如说我从百分之二十三十到50到80到90，那OK了。那未来大家就你的成本就能下来。如果你你的你你你就像我们说的，你的这些工艺成本很高，那其实这个大家也是做不下来的对，这从这两个点，第三个点是什么呢？

发言人1   14:58
就是说当你开始有这些供应链开发的时候，所以现在在市场上你们可以看到，因为有给出来一些指引，我明年的需求有多少，我后年的需求有多少，我29年的需求有多少。这样子就会促使供应链往前去扩，因为他已经给了，比如说给了考，给了给了那个给了康宁都投了很多钱。那他们有有收到这个钱之后，他们因为要求我有这些需求，那他他就要去扩产，对吧？那从而就带动了整个供应链上相关的所有物料都会跟着增长一波。

发言人1   15:30
这个就是目前实实在在，大家可能在上周或者这两天看到CPU和NPU突然爆火。其实其实这些东西其实在可能发生的，其实在五月份会更早一点。其实在市场上已经有这些消息了，只是说大家可能还发酵，还要再往后走一点点时间，其实是这样子的一个概念。

发言人1   15:53
明白，对，非常清楚。对我这边就先三个小问题，抛砖引玉。然后接下来会议助理可以再问一下，看看大家可以有感兴趣的问题跟专家这边做一个交流。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。

发言人1   16:25
大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。专家好的，您说对对对，专家可以听到吗？对我跟您请教两个小问题。可以，您说对，第一个就是您刚才说，可能这个产业也是比较快速的出现了这样的一个爆发。那目前就是据您的了解，有哪一些细分方向的这种器件，目前是有比较大的这样的供需缺口的。

发言人1   17:13
从目前现在来看，第一个就是法拉利，法拉利目前现在就是像如果是像这个需求起来的话，这个法拉利市场是会有一定的缺口，这是我们看到的第一个点。但是法拉利也在扩产，其实扩产它是需要一些时间的。这是一个他法拉利现在因为法拉利本来在这个季度本来就很缺，所以说其实就是隔离器。这第一个。第二个是其实你可以这样子看那个保偏光纤。保偏光纤因为它的需求量起来之后，会直接把这个产能直接我们认为就你就可以认为把这个产能直接就翻了好几倍，直接就把产能顶爆了。

发言人1   17:55
现在就各家，像最近我相信在市场上可能大家可能看到常飞，不是最近常飞、长盈通都涨得很厉害。其实可能还有一个康宁，主要的就是现在能珠宝偏的市场的玩家，就是康宁、恒昌、刘粉和常飞这几家，对吧？那现在这几家，比如说像康宁是大头，那他才能爆了。爆了之后，他就想在国内找一些代工厂或者一些合作厂。所以说这个东西康宁这边现在在国内更多的还是要去看他最终找谁，最终落地下来是谁。确实是这样的一个情况，目前我们看到的是是这样的一个1111个情况存在。

发言人1   18:33
还有一个就是那个400毫瓦的CW400毫瓦的CW目前现在真正能真正目前现在第一个批量的这种版本。其他家其实你可以这样子理解一下，比如说像考艾润或者是更多的，他其实现在可以说在爬坡。那项目班特它其实现在已经在批量，其实你可以这样子理解，就是这个东西就是在至于说像其他家可能其他家可能更多的还在做一些样品，其其其其实是这样子。所以刚才就是这三个物料，一个CW一个我们说的隔离器，隔离器里面的那个法拉利，还有一个就是保平光纤。如果排序的话可能跑偏。其次是当前情况下其实是隔离器，再其次是CW是这样的，明白。

发言人1   19:22
对，然后您刚才也介绍了，就是短期内可能资本市场这边会有一个比较迅速的反应，就是直接反映在股价上有一些变化。但是请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。就是从中长期扩产的这个维度来看的话，是否会因为这个供需缺口，然后很快速的产业链上会出现更多新的玩家，然后去把这个市场给做下来。我觉得像法拉利这东西，现在其实市场上是有比较多的玩家，就像您说的快速市场会有很多快速的玩家。这个东西可能还是需要一定时间的，估计至少半年或者至少到半年，半年至少半年以上。像CW这东西，它是需要一个技术的问题的，它这个我没那么快。我们认为因为CW这东西不是说你需要时间就能搞定的那它需要一个技术的沉淀，有可能一年或者两年才有可能解决。

发言人1   20:20
主要的还是头部的玩家在玩。像这个保平光纤、保偏光纤，其实目前现在像康宁这些人家，他其实是有产能的。但他更多的是要做一个事情是什么呢？他得让他的产业现在是不够，他要快速去扩产，那他得去找一些其他的partner或者一些合作伙伴帮他去扩展。

发言人1   20:39
至于说新的玩家，我觉得蛮难的。在业内比如说像这种，比如说法拉第，就这几家玩，突然你说找一个新的玩家出来，我那除非这些人出来，除非从这些玩家出来，不然的话其实蛮难的。从目前现在来看，不管跑偏光纤，还是CW光源，还是法拉利，其实一个产品其实都是有门槛的。就是你做出来的这几家其实都不错。但是你要想说我在突然新增起来或者新增这个，我从目前现在来看还是会有点压力的。在这个市场上。明白，您解释的非常清楚。

发言人1   21:16
然后您刚才也提到了，就是像这个激光器，包括宝平光纤，之前可能市场上都是没有的。然后整个这个供应链是在处于一个这种逆向开发的这个阶段，那我想跟你请教一下，就是像宝平光纤，包括说激光器这种技术路径，他在未来的很长一段时间内是一个确定性的方向。也就是说它是不会被替代掉的，不会被替代掉。

发言人1   21:44
因为保偏光纤它保偏的PM的话，它其实是在两个地方。以前它主要用的是在我们说的叫cross，数据中心互联或者干线传输上，用量没这么大。现在在这个CPU里面，它从目前现在来看，他的方案里面是明确会用的，而且一台还用了几十上百米差不多。所以说这各家方案不一样。但是有些人家有就几十米的，也有人家上百米的。所以说这个里面它你想想这个里面一笔，比如说四美金左右，对吧？

发言人1   22:17
那你想想这个量还是很大的对，这是保障，这是确定性的，未来会用的。那么像CW，CW是这样子的，CW这个东西未来从目前现在来看，比如说你能做400，目前现在是400到425毫瓦。那么300毫瓦不知道能不能用，未来这个主要还是要看一些耦合，还是要看它整个的我们说的这个pick的性能。也许未来功率会降低，但是这个400毫瓦一定是一定是会用的。因为它是跟规配套的，是跟那个PIC。PIC就是我们说的客户供应用未环调制，这些东西其实是很确定的，它从目前现在来看，未来从我们业内来看，应该是不会被替代的，是这样子。好的，谢谢专家。对我这边暂时跟您请教这么多问题。

发言人1   23:17
对，会议助理可以再询问一下。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。

发言人1   23:59
专家，我这边也再请教一下，咱们现在做CPU的主流的材料，有包括硅光，然后乙酸锂、玻璃机等等。那么这些就不同的这种材质基材，就是它的这种发展的前景怎么样？对业内这块是怎么一个判断呢？你是说硅光它是玻璃机还是什么磷酸锂是吧？对对对，就几个这种基材的这个材料的。材料其实我不是特别了解这一块。

发言人1   24:34
对对对，就是您说硅光的材料其实更多的，比如说像我我我只知道比如说硅光药和薄膜磷酸铝集成，它肯定是一种新的材料。但是这个未来是做更高速率的那这东西其实从目前现在来看，我们知道市场上有一些做新材料，但这个我不是特别了解。但是如果是要想做，因为有传统的硅的材料的话，其实它的上限就是200G你想做更高速率的话，那必须要做一级集成。这个就是要用一些薄猛磷酸锂这些东西，但这个就是看成本能不能做下来。其实成本是我们我们是觉得这个就是不管你用什么材料或用什么东西，你的成本是最关键的。明白，对，然后对，因为可能在就未来的三年，或者就未来的一段时间的CCPU这块，其实是一个非常快速的可能放量的这样一个阶段。在这个放量的这样的一个过程当中的话，就是这个核心的这些零部件，光学元器件等等，它会有一个非常快速的技术的迭代的这种变化吗？他说他其实会是一个比较稳定的状态。

发言人1   25:49
其实因为光学的其实你可以这样子看，就是说光学的元器件其实我们我从这个比如说我把CPU里面几个会用到的一些光学元器件，大致给你们稍微讲一下。比如说像ELSFP里面，因为CPU总共有几大点，一个asic对吧？比如我们说的A这个交换芯片外面有光引擎，光引擎里面有IAU然后再往外走就是相当于是我们说的叫下box。然后下个box再往外走的话，就是外面有一些MPO或者MMC的一些连接头。然后再往下走的话就是ELS对吧？ELS外面就是一个壳子，对吧？我们先来看这个，首先看看这个ELSSP就外置光源，外置光源里面有CW有那个叫fox的，然后还有一些隔离器。

发言人1   26:41
那么它这个里面其实你可以这样子看，就是说在CPU里面，因为CPU的这个CW功率很高，它的这个fox是啊其实你可以这样看，就是说这个focus相对于光模块里面的那个length，它可能会成本上会更贵一些些。对，因为它它尺寸会更大，而且他像CW它的光源功率就是我们说的它功率高，不像不像光模块里面，比如说70和100就可以了，它要400毫瓦，那么它的可能的发散角或者会更大，所以它对这个我们说的透镜的要求会更高一些些。但是基本上就是你之前普通这些能做的，其实很简单，你能做在光模块里面，能做这些透镜的玩家，就是这个fox的玩家，在在这个里面都可以做，只是说他在设计上或者是工艺上会做一些变化，但是你的平台是通的，其实这是一个在在这个fox市场。

发言人1   27:34
像隔离器这个东西，这样在光模块里面它就用一个隔离器。像在这个CPU里面它就用双底的，你可以认为就两个隔离器，它就把两个隔离叠在一起，尺寸上也会稍微更大一点点。这个就是目前你说像这种升级倒没有，其实说只是它的用量或者设计上会有一些变化，但是你理解升级也可以这样子理解。但是业内大家看，都是同品牌的东西，只是说它的可能要求更高了一些些，或者是你你认为升级也可以这样子理解。

发言人1   28:04
还有一个，就是他在这个ELS出来，他会用一些保偏光纤，对吧？这个是目前在以前光模块里面是没有的，这个是一个新增的东西。就是您说的在业内是或者是就保平的FAU，以前在业内是很少看到有宝片的ICU的，所以这个就是目前现在看到的，这个可能就是业内新增的一个东西，这个就会带来保费的增长，市场上做保平FAU的需求也会增长。

发言人1   28:29
各位玩家是这样子的一个情况，那么像在这个CPU里面还是用到一个叫我们说的叫ICU。ICU它有分两种，一种可插拔，一种不可插拔，对吧？可插拔可能大家你们很多人都叫DFU或什么样子的。

发言人1   28:42
这个里面它也会用一些保平光纤，而且它的通道数是很长的，它的通道数很多。像我们光模块里面一般是四进四出，或者是八进八出，是这样子。但是它这个动不动就十八，就是18个通道或者是36个通道，就是十六进十六出，再加四根的宝片。18个通道就是8进8出再加两根宝片。所以说这个东西其实它的难度就增加了，它的价值量也增加了，而且它的精度要求也变更高了。

发言人1   29:12
所以相对于光模块来说，你可以这样认为，身体也可以这样子理解。但是基本还是基于各家的平台。因为光学这东西其实也是一通百通的。你有这个平台，你再去往上游去做平台。你只要的精度能做得到，你就可以去做，除非你精度达不到。

发言人1   29:28
那么这个里面就是在这个ICU里面，他会用到一个叫primi PMIV这个东西。这个是以前在这个光模块里面，它也有用光模块里面只是说它是用四个通道的，它的R叉断定。但是像像CPU里面，它的DAAU或者用它就是我们说的有18个通道或者36个通道。它的通道数各更多的，难度更大，精度更高，所以它的价值量也不一样。所以这个东西其实你理解理解为升级，我认为也是合理的。

发言人1   29:59
但是它就是业内这样看，它并没有把它作为是一个升级。只是说这是在这个平台上做了一个新的产品，是这样子看的。所以这个平台的产品可以用在这里这里这里这里他就把这个一个平台，他就把四个方向都给你建了。各位他就是这样子的这样子看的一个情况。

发言人1   30:18
明白，然后在这个CPU里面，这个ESP光源的话，是不是它的加量占比是是多少？大概CPU里面ELSP的话，其实你这样子，它比如说框框里面它一台它是用18个ELS，spectrum的话，它是用16个ELS，一个ELS目前500美金，然后你就可以算出来它的价值量。然后一台比如说像匡城的bom成本的话，目前差不多五六万，六万多我记得好像还有五万多美金，然后你就可以算差不多百分之十二十不到，十几。

发言人1   31:00
明白，然后那个就是光隔离，光隔离器包括保存光纤，其实也就主要是用在了ESP光源这个来分对对对对对部位是吧？对，然后一个隔离器，你就认为一个隔离器在这个ELS里面差不多五六美金。你按照6美金计算，那一台里面用一个ELS用八个，一台里面用18个，就是18乘以乘以6再乘以8，五六百美金。明白，然后对，再接下来的话是也就保存光纤这一块，保证光纤这一块因为我们这块也做过研究，就在过去的话它可能大部分还是用在航空航天领域。而且这个在整个光纤行业里面，保温光纤占比非常小，就非常的小，可能只有2%左右。对。但是随着CPU等等这些发展的话，保温光纤它这块一个还比较大的一个市场的需求就是在这。

发言人1   32:03
然后就关于这一块，第一个就是它后面CPU的量起来之后，你可以先假设一个数字，多少台或多少万台，或者多少百万台。在那个量的情况之下，保证光纤的市场规模会到一个什么样的程度。其实你可以这样子看，比如说我们以29年假如说这个CPU需求有100万台或者80万台，你就这样算，然后一台100米，那你就80万乘100。然后再乘以什么？再乘以4美金，我们按照当前的价格四美金去乘，你就可以算出来在市场有多大。80万乘以100 8000万。对，然后再乘个再乘多少四美金，再乘四美金，四美金的是80004000美金，3.2亿，3.2亿美金。对，3.2亿美金是多少？三七二十一0，这个比好吧，这个比我们原来测算的那个规模要可能要小一点，但这个我们可以后面再去详细的分析一下。

发言人1   33:14
对你100米我难道我算错了吗？100米100米，100米80万台，80万乘180亿，80 8000万，80万乘100 800万，乘以10。对，就是8000万。对。

发言人1   33:32
好的，然后那个就是现在宝贝光纤的话，康宁他原来是全国的龙头，它现在是它是不破产吗？还是怎么样？他可能是跟你，但是对，因为他不是不扩，他也想扩，但是他他的产能有限，所以他他得找别人去。而且在北美那边破产不得搞个一两年，对他也压力很大，需求又不能等你，对吧？所以他就在国内看看谁家能合作，去找。明白，好的，对我先问这么多，然后会议室就可以再询问一下。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键，再按数字一网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。

发言人1   34:32
大家好，如需提问电话端的参会者，仅限话机上的星号键，再按数字一网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。专家，我再跟您追问几个问题，因为刚才主要是跟您请教的这个保偏光纤的问题。因为对于宝片来说，其实CPU是一个从无到有的这种新需求场景。然后目前来看，技术方向的确定性也是非常高的。所以我们其实是可以去框算出来一个比较大的这种空间的。

发言人1   35:11
然后您刚才也解释到了，说康宁这边他自己扩产的意愿可能不是很强。那即使CPU这块的需求量，在未来的很长一段时间，这种需求的确定性很强的这种情况之下，康宁也依旧是会在全球范围内去寻找相关产能，而不是去自己做扩产这个事情。其实这样看，就是说况霖他自己他也意愿也很强，他也会扩产。只是说他在北美那边扩产，可能并不会像国内扩展这么迅速。比如说光宝片的预制棒，那些东西他都要时间去做。那反正国内比如说他是在国内找，谁家有菜，只是一个点，对吧？因为宝宝天康宁在这个业内还是有很很有分量的能力。明白，然后就是说我们刚才对是讨论了这个宝平光纤的问题。那其他的就是像目前这个机柜内以及说机柜间的这种连接方式，随着CPU这种体量，或者说其他的这个方向的一个放量，就这块有没有什么技术演变的一个趋势。

发言人1   36:23
其实柜类我主要觉得像柜类之间CPU这些连起来，未来就是我们说的以前就是用MPO，像这种连接头，那这种单薄光纤可能抗弯曲的光线，未来可能变成MMC。这个有可能是一个相当于是这样子的端口密度更大更多，其实是这样子的一个趋势，从目前看到是这样子的。那在这个趋势之下的话，原来出货这种单模光纤的公司，它也直接是可以转成出货。你说的这个MMC种方式的光纤吗？其实是可以的。就是说出货这种单模光纤的，大家可能做这种抗弯曲的，其实他只是在工艺上做一些调整，正常问题是不大。但是未来其实这些光纤的厂商可能会跟做一些连接器的厂商会合合在一起。这个是未来可能在第一类可能里面会看到的一些变化。

发言人1   37:15
这块就是您可以展开去讲一下吗？就是这种光纤的和连接器的它去整合，是这种技术驱动的，还是说他们本身是一个战略性的一个发展的布局，我们是觉得这是未来是一个战略性的发展布局，就像康宁他做光纤，他可能最终他未来他可能不是简简单单就想卖光纤。他想把跟光纤相关的这些链接全部都做了。那他怎么办呢？他就会这种情况，他他自己把光纤做好，供给比如说泰晨光这些公司，因为泰成本来帮他代工，对吧？那么未来他有可能就是说这是一种方案，就是我供给你，你做好给我，我再出到北美去。还有一种情况就是我直接大家合并变成一个公司，我直接就是我有光纤，有有连接头，我就直接往相当于其实你就相当于是从上游往下游走，直接就把客户给你做好了。其实未来最终像特别在up里面就是我们说的光电同翠，或者这个互联这个需求量还是会非常大的。我请关注公众号思维纪要社，更多纪要请加V西安20210130。

发言人1   38:23
之前说一个柜子好像要用一万多根的连接。所以说这个需求才是未来的一个大增量，这个是我们看到是这样子的，明白。然后再跟您请教一下，就是我们从供给端来看，因为其实全球范围内有光芒储备的公司不是很多。那未来产业内的这种竞争格局会怎么去变化，您这边有一个判断吗？其实比如说像这种真正的做广，其实真正你看市场上做光纤的，而且从目前现在来看，做通讯里面进到通讯里面的光纤，我们知道的就是像康宁、腾昌，然后长飞，这些做的是相对来说就能能直接进到通讯里面的那至于说像亨通，或者很多其他的，他们未来，如果这个是需求量再增加一波，他们能不首先进入进来之后就有机会，如果没进来机会就很难。对，我们现在在业内看到的就是常规，国内的常规还是会比较多一些些的。目前是这样子，就是在通讯里面，其他的我倒不是特别清楚明白。

发言人1   39:31
那如果是这个宝平光纤这块的格局的话，目前您这边看到的是什么样的情况？宝平光纤的格局就是康宁，然后长飞，然后六份，还有一个腾昌。这几家从目前现在来看，就是康宁长飞，康宁溜粉和腾仓其实压力都很大。从目前现在来看，更多的还是那个谁，还是那个那个就是我觉得常飞在这里面可能未来机会更多一点，但各家产能都有有限，有情况生活就是受限的时候，常飞他他因为他在毕竟在国内，他他他会有大量的机会能进入这些地方。这个东西就是说从这个背后逻辑来看是这样子，但这个东西也是需要天时地利人和的对。

发言人1   40:17
如果我们从这个产品的技术参数角度来看的话，就是国内这几家能生产保平光纤的公司，他们是没有什么差异的，是吗？其实就是基本比如说像只要能满足客户的需求，其实这些光纤的性能其实不会差太多。只是在一些极端情况下可能会有一些偏差，但是问题不大。从目前现在我们看来是这个样子。所以说像目前为什么我刚才一开始说的就是长飞、康宁、恒昌六份这几家，不过目前我们看到的是这样子。至于说未来新的玩家，那就看他，比如说他是跟可以合作对吧？因为现在是这样子，就是说现在对这个市场是供不应求。

发言人1   41:01
一种情况是，比如说就像我们国内的其他的那些光纤厂，它能做到偏，对吧？他自己做，他自己直接比如说直接跟比如说像天福这些公司去合作。因为天福他做这里面的这些器件，就直接跟天福合作。天府把这个光宝瓶光纤买回来，我做成器件再卖给MV或者卖到北美去，这是一种方式对吧？

发言人1   41:21
还有一种情况是什么呢？他直接去做什么？做一些像器件在卖，但是这个我觉得挺难的。所以说还有一条路就是跟比如说现在比如说跟康宁跟各家去合作，他把光纤康宁找他做，他把光纤供给康宁，康宁再供出去，就是看他怎么去选择的问题，其实是这样子，但更多的还是要看他怎么能进供应链，其实我觉得这个先进去最关键。

发言人1   41:49
明白，那据您这边的了解，就是康宁和常飞这边更多的是一种可以合作的关系，还是说常飞其实可以直接去供到北美那边，跟康宁更多的是一种竞争关系。从目前现在来看，更多的是康宁。其实康宁和长飞基本就是在目前在考验人。在天府他们是直接把这个光纤供给考拉人和天府，他们做成器件直接供到这里去，抗议也是这种模式。明白，所以其实未来康宁如果在国内去寻求产能的话，可能也不太会去给长飞很多的这种需求转化。因为长飞其实自己是可以直接供到北美那边的，这样的判断是对的吗？对，其实从目前如果是这样看的话，从目前现在来看，康宁直接找唐飞，从逻辑上是有点不合逻辑。对。

发言人1   42:51
明白，好的，这是宝天这块。然后再跟您请教一下。因为您刚才也反复提到了这个光进同退的这个事情。目前其实业内有一个说法，就是这种短期的统揽会逐步的去被这种光互联替代。这个肯定是一个长期比较确定性的这种趋势。那我们如果去判断这种替代的节奏，或者说替代的这种形式，它会是一个比较线性的这样的节奏，还是说会到了一个临界点，是啊到了最后的这个时间点，然后会出现一波的这种快速的替换。这个您有了解吗？

发言人1   43:26
其实您这样看，我觉得更更偏向于您第二个，它并不是说一定的，比如说在一些新的地方，他们就是相当于现在铜还是最便宜的。但是当你到明年下半年的时候，当这个我们能理解的就是当3.2T在归类突然起来来的时候，或者是在28年上？起来的时候，你就会发现这个东西就有可能就一下子就被干掉了。

发言人1   44:03
因为这个还是要看你规律的一种叫我们说的叫速率。比如说你现在1.6T还好，当你到3.2T或者6.4T的时候，他铜已经没办法用了，所以说他只能用光，这个就是一个这个就是一个快速迭代的一个过程，我们认为是一个技术的迭代。你说找个时间点切换的话，其实可能会在28年，28年3.2T会出来。其实在明年下半年，你们在有些地方你就会看到3.2T的光引擎，很多就会慢慢的出来了。如果是这样子的话，就是你如果从连接的话，其实就是在看你这个还是看距离，其实还是看你2个GPU或者是GPU之间的距离，这个距离很重要。

发言人1   44:49
明白，那像是这种在不同场景，比如说这个机柜内部或者说板间下间这种它会有一个这种先后的替换顺序吗？还是说就是像您刚才的这种判断，是他你可以认为应该是有一个替换顺序的。它是先比如说柜子上下层之间先被替换，其次是柜子内部。但是上下层之间替换是是然后然后在柜与柜之间，宪贵与柜之间现在基本已经基本已经被替换掉了，基本已经被替换掉了。但是还是要看，然后还有一个就是看它的速率，还有一个就是上下层之间，上层和下层之间看它的距离。比如说超过0.4米以上，你就用不了红了，对吧？你比如说到3.2T的时候，它可能只有0.4米了。

发言人1   45:37
我印象中，就这33三四十厘米一点点长。那你就上下层之间能不能不能传的了，如果能传得了，那可以不行，你就用不了。明白，很清楚。

发言人1   45:50
然后专家就是再跟您问一下，因为除了保偏，像我们看到其他的这种类型的光纤，比如说空芯光纤，然后特种多芯光纤就是等等这种其他类型的光纤。他们在这个数据中心后面的一个渗透率的提升，这块你有判断吗？其实这个东西未来还是要看它的价格。因为像空芯光纤或者是像您说的这些光纤，其实这是一个新的技术方案。但它更多的像我们认为供应光纤，可能未来在现在干线铺的会更更合理一些。

发言人1   46:21
其次到如果下沉到数据中心，我从目前现在来看，成本应该是扛不住的，他成本太贵了。他要是跟宝平光纤，就是您刚才说的四美金枚，你去对比的话，空心能达到多少？空芯光纤现在我记得是2500倍，一米好像两千多块钱，我记得明白。所以目前其实没有去大规模渗透的主要原因就是因为成本下不来。

发言人1   46:53
对对对，其实还是一个成本关键，但这个技术的储备是已经完全OK了吗？技术就是从目前现在他这个情况来看，技术储备是从理论上是可行的。明白，那您目前了解到有空气光纤相关技术储备的厂商是哪几个？常飞，微软，其他的我倒不是特别清楚。好的，明白。对我这边也暂时就跟您请教这么多问题，然后会议助理可以看一下有没有其他的提问。

发言人1   47:34
大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一，网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。

发言人1   48:14
那个专家我再问一下，在未来的一段时间，比如说今年下半年或者包括明年，未来一段时间就关于CPU这块有哪些比较标志性的或者我们需要关注的一些重点的产品的推出或者技术的突破，或者重点的事件，这块可以做一个分享吗？

发言人1   48:34
其实我倒是觉得你们重点关注的是ELS的批量出货一个时间点，在今年的Q4ELS会出货，然后还有一个就是我们说的那个DIAU的一个批量出货的时间点，这几个可能是要关注的。那么你们其实就是可能重点关注的，就比如说像ELS就关注天府的财报，DFAU, FAU也是关注天府，这个就是看他们的出货的时间，这个时间点就能推出整个的业内的一个一个热度。其实是这个是可以跟踪到的。其实你们在业内，其实或者是你们在二级市场，其实也是可以看到一些东西的。我们是觉得是这样子看会合理一些些。因为现在在比如说像其他的像CPU里面，其他的这两个东西是可以实实在在在这个上游的。因为像asic还有一种情况里面，去台积电这边能听到他的一些比如说版型，或者一些asic的这些出货也是可以。但是这个东西我估计挺难的对，但是在业内其实跟那个是可以的。

发言人1   49:38
目前我们看起来是就是我我就是从业内来看，我们是这样子看的。好的，明白。对我这边暂时也没有其他问题了。慧敏你在最后询问一下，看看大家有没有想问的。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键，再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。大家好，如需提问电话端的参会者，请向话机上的星号键再按数字一。网络端的参会者，您可以在直播间互动区域内文字提问，或点击旁边的举手按钮申请语音提问，谢谢。

发言人1   50:35
对，专家，我这边最后一个问题，就是说从产业的角度来看，在CPU的这样的一个领域里面，也包括它的整个的这个产业链条里面，有哪些公司是在业内认为非常具有竞争力的，就这块你有一些这个公司的一种框架吗？其实其实我我是建议这个东西，因为我们自己就是像像像就是说呃您说像在业内，像在CPU里面，其实就是看这个。首先第一个，因为它的供应链上的一些玩家。更多的在国内，其实你们要看到的一些，比如说做IAU的或者DIAU的这些玩家，还有做这些，我们说的高精度的v group。其实这个市场上大家炒的也比较多的几个玩家，还是这个里面还是有一些含金量的。还有一个就是说你更多的要关注一个点是什么呢？就是说他继续在迭代，但是兜兜转转还是这几家就是跑不掉的。

发言人1   51:40
所以说这个东西，其实你就看，不管是在光我刚才一开始也说了，就是光学的平台，它是一个平台型的技术。光学它是一个平台性的技术，它更多的是侧重于什么呢？就是我一个产品，我一个平台可以做ABCD4个产品。这四个产分别应用都在数据中心或者是动力，它只是用在不同的产品里面。所以说这个其实像目前业内的，可能大家知道的像光顾天府恒东，还有像这些其实都是业内炒的非常热的。就这些东西，其实他们更多的你们未来更多的还是要通过他的财报，怎么去看他的一些业绩的实现。我觉得这个是更重要的一个点，就是这个能力肯定是有的，没什么问题的对，我我我是这样子看的。

发言人1   52:30
还有一个，你们以后看这些东西，其实未来其实就四个方三四个方向，四个方向对吧？比如说像光模块的可插拔OCSCPU，还有一个sky cross，这四个方向大家更多的去关注。每个公司在这个里面实实在在有布局的产品。只要在这个里面它实实在在有布局的，也能跟着上游的这些下游的这些玩家跑的那你们就不用不用不用不不用有任何顾虑。说明这个公司只要他在这几个方面能做，那其他的基本都是可以通吃的，是这样子的一个情况。所以更多的应该是从就是从这个应用方向的本身去看这些公司在里面布局的一些产品，这个是更更合理一些。因为市场上就是我们说的，各家像国内的很多厂商说我能做和做出来和批量进入供应链完全不是不是一个不是不是不是一个就是我们说的不是一回事儿。

发言人1   53:32
对这个时候我们在业内看到，也是建议大家就是说，如果真的去看一个公司，你应该是从他的整个的产品他到底有没有做进去，对吧？他的客户群是谁？他的销售额有多少，未来的方向，这些是要跟着看的。而且因为有些特别是国内有些公司，他给客户送样的，他就觉得他就已经进去了。那你数量到你最终的批量，正常来说通讯的产品快的话六七个月，长的话1年到1年半才有机会。所以说这个东西就是不能直接一下子就一刀就切下来。是这个是我的一个观点了，对。好的，对，还是非常有启发的。

发言人1   54:20
那行，我们今天这个会议其实对也持续了有将近1个小时。大家也就针对这个CPU，包括里面核心的，当然看我们保平光线这块聊的比较多的，包括其他的这种各种的这个链条的这些东西，我们都做了比较充分的交流。行，我们因为时间的关系，我们今天这个交流就到此结束。然后那个专家也谢谢您的时间。好嘞好好的好，那再见。感谢大家参加本次会议，用AI进宝获得优质复盘资料，更多专业AI工具和投研内容。打开进门APP。
